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1.Features产品特征

 Highreliability高可靠性

 Lowforwardvoltage 低正向电压

 GoodspectralmatchingtoSiphotodetector良好的光谱匹配Si光电探测器

 Highradiantintensity 高辐射强度

 Pbfree无铅

 TheproductitselfwillremainwithinRoHScompliantversion.

该产品将一直符合RoHS规范

2.Descriptions产品描述

Thedeviceisspectrallymatchedwithphototransistor,photodiodeandinfrared

receivemodule。该设备是光谱与光电晶体管，光电二极管相匹配和红外线接收模

块

3.Applications适用范围

 Freeairtransmissionsystem 自由的空气传输系统

 Optoelectronicswitch光电开关

 Floppydiskdrive软盘驱动器

 Infraredappliedsystem 红外应用系统

 Smokedetector烟雾探测器

4.DeviceSelectionGuide产品指南
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5.PackageDimensions外形尺寸

Notes:

1.Alldimensionunitsaremillimeters.

以上尺寸单位为 mm.

2. Alldimensiontoleranceis±0.2mm unlessotherwisenoted.

以上尺寸平均误差±0.2mm.

6.AbsoluteMaximum RatingsAtTa=25℃ 极限参数

Parameter参数 Symbol符号 Rating范围 Unit单位

LEDPartNo
Chip

LensColor胶体颜色

Material

IR GaAlAs Waterclear
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PowerDissipationat(orbelow)25℃

FreeAirTemperature

25℃空气温度极限功耗

Pd 90 mW

PeakForwardCurrent

峰值正向工作电流

(1/10DutyCycle,0.1msPulseWidth)

脉冲驱动时极限正向电流0.1MS脉冲宽

度

IFP 150 mA

ContinuousForwardCurrent

连续正向电流
IF 60 mA

ReverseVoltage

反向冲击电压
VR 5 V

OperatingTemperatureRange

正常使用温度
Topr -25°C ~ +80°C

StorageTemperatureRange

贮藏温度
Tstg -40°C ~ +80°C

SolderingCondition

可焊接温度
Tsol Reflowsoldering:260°CFor3Seconds

7.ElectricalOpticalCharacteristicsAtTa=25℃光电特性
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Notes:1.Luminousintensityismeasuredwithalightsensorandfiltercombinationthatapproximatesthe

CIEeye-responsecurve.

发光强度是衡量一个光线感应器和过滤器的组合，接近CIE人眼反应曲线

2.1/2istheoff-axisangleatwhichtheluminousintensityishalftheaxialluminousintensity.

1/2是离轴角度的限制，发光强度的一半轴向发光强度

3.Thedominantwavelength,disderivedfrom theCIEchromaticitydiagram andrepresentsthe

singlewavelengthwhichdefinesthecolorofthedevice.

主波长λd被从CIE色度图，代表了单一波长的定义设备的颜色。

8.TypicalElectrical-OpticalCharacteristicsCurves光电特性曲线

Parameter Symbol Min. Typ. Max. Unit Condition

RadiantIntensity

辐射强度
Ee

3 9 ---

mW/sr

IF=20mA

10 --- 15 IF=60mA

--- 217 ---
IF=1A

PulseWidth≤100usDuty≤1%

ViewingAngle

发光角度
21/2 --- 120 --- deg IF=20mA

PeakWavelength

峰值波长
λp --- 850 --- nm IF=20mA

SpectralBandwidth

光谱带宽
 --- 38 --- nm IF=20mA

ForwardVoltage

正向电压降
VF

1.3 1.4 1.6

V

IF=20mA

--- 1.6 2.3 IF=120mA

--- 2.7 4.8
IF=1A

PulseWidth≤100usDuty≤1%

ReverseCurrent

反向电流
IR --- --- 5 uA VR=5V
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8.TypicalElectrical-OpticalCharacteristicsCurves
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9.ReliabilityTest可靠性测试
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Classificatio

n

分类

TestItem

测试项目

TestCondition

测试条件

ReferenceStandard

参考标准

Reference

Standard

Endurance

Test

耐力测试

OperationLife

寿命

Ta=UnderRoom TemperatureAs

Per

DataSheetMaximum Rating

1000HRS

(-24HRS,+72HRS)*@20m
A

MIL-STD-750D:1026
MIL-STD-883D:1005

JISC7021:B-1

HighTemperatu

re,HighHumidity

Storage

高温高湿度存储

IR-ReflowIn-Board,2Times

Ta=65±5℃,RH=90〜95%
240HRS±2HRS MIL-STD-202F:103B

JISC7021:B-11

High

Temperature

Storage

高温储存

Ta=105±5℃
1000HRS

(-24HRS,+72HRS)

MIL-STD-883D:1008
JISC7021:B-10

Low
Temperature

Storage

低温储存

Ta=-55±5℃
1000HRS

(-24HRS,+72HRS)
JISC7021:B-12

Environmental

Test

环境的试验

温度

Temperature

Cycling

温度周期

105℃ 〜 25℃ 〜 -55℃ 〜

25℃

30mins 5mins 30mins

10Cycles
MIL-STD-202F:107D
MIL-STD-750D:1051
MIL-STD-883D:1010

JISC7021:A-4

Thermal

Shock

高低温测试

IR-ReflowIn-Board,2Times

85±5℃ 〜 -40℃ ±5℃
10mins 10mins

10Cycles MIL-STD-202F:107D
MIL-STD-750D:1051
MIL-STD-883D:1011

Solder

Resistance

焊锡性

T.sol=260±5℃ 10±1secs
MIL-STD-202F:210A
MIL-STD-750D:2031

JISC7021:A-1

IR-Reflow

NormalProcess

红外回流焊

正常流程

Ramp-up rate(183℃ to Peak)+3℃ /

second max

Temp. maintain at125(±25)℃ 120
secondsmax
Temp. maintain above 183℃ 60-150
seconds
Peaktemperaturerange235℃+5/-0℃
Time within 5°C of actual Peak
Temperature(tp)
10-30seconds
Ramp-downrate+6℃/second max

----
MIL-STD-750D:2031.

2
J-STD-020C

IR-Reflow

PbFreeProcess

红外回流焊

无铅制程

Ramp-up rate(217℃ to Peak)+3℃ /
second max
Temp. maintain at175(±25)℃ 180
secondsmax
Temp. maintain above 217℃ 60-150
seconds
Peaktemperaturerange260℃+0/-5℃
Time within 5°C of actual Peak
Temperature(tp)
20-40seconds
Ramp-downrate+6℃/second max

----

MIL-STD-750D:2031.

2

J-STD-020C

Solderability

可焊性

T.sol=235±5℃

Immersionrate25±2.5mm/sec

Coverage≧95%ofthedippedsurface

Immersiontime2±0.5

sec

MIL-STD-202F:208D

MIL-STD-750D:2026
MIL-STD-883D:2003

IEC68Part2-20
JISC7021:A-2

10.Cautions注意事项
Application应用
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1. ALEDisacurrent-operateddevice.Theslightshiftofvoltagewillcausebigchangeofcurrent,which

willdamageLEDs.CustomershoulduseresistorsinseriesfortheOver-Current-Proof.

ALED是电流驱动的器件。电压的微小变化将引起电流的很大变化，这将损坏的LED。客户应尽量使

用串联电阻的过电流电路（恒流驱动）

2. InordertoensureintensityuniformityonmultipleLEDsconnectedinparallelinanapplication,itis

recommendedtouseindividualresistorseparately,asshowninCircuitAbelow.Thebrightnessof

each

LEDshowninCircuitBmightappeardifferenceduetothedifferencesintheI-Vcharacteristicsof

those

LEDs.为了确保对并联连接在一个应用程序的多个LED亮度的均匀性，它是建议单独使用单独的电

阻，如下图所示电路A。每个的亮度在电路B所示的LED可能会出现差异，由于这些的IV特性的差

异LED指示灯。

3. HightemperaturemayreduceLEDs'intensityandotherperformances,sokeepingitawayfrom heat

sourcetogetgoodperformanceisnecessary.

高温可能会降低LED的强度和其它性能，因此必须让它远离热源以保持其良好的性能

Storage存储

1. Beforeopeningoriginalpackage,itisrecommendedtostorethem inthefollowingenvironment:

在未打开原装包时，建议将它们存储在以下环境中：

Temperature:5℃~30℃ Humidity:85%RHmax.

2.Afteropeningoriginalpackage,thestorageambientfortheLEDsshouldbein5~30°Ctemperatureand

60%orlessrelativehumidity.

打开原包装后，LED应保存在5~30℃的温度和60％或更低的相对湿度的环境中。

3.Inordertoavoidmoistureabsorption,itisrecommendedthattheLEDsthatoutoftheoriginalpackage

shouldbestoredinasealedcontainerwithappropriatedesiccant,orindesiccatorswithnitrogen

ambient.

为了避免水分的吸收，建议LED灯拿出原包后应储存在密闭容器中并放适当的干燥剂，或在

氮气环境的干燥器中

4.TheLEDsshouldbeusedwithin168hrs(7days)afteropeningthepackage.Oncebeenmounted,

soldering

shouldbequick.
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该LED应在打开包装后168小时（7天）之内使用。一旦被安装，应尽快焊接

5.Ifthemoistureabsorbentmaterial(silicagel)hasfadedawayortheLEDsstoredoutoforiginal

packageformorethan168hrs(7days),bakingtreatmentshouldbeperformedusingtheconditions:

70℃ atleast12hours.

如果吸湿材料（硅胶）已消失或LED暴露在外的时间超过超过168小时（ 7天）时，使用或包装前请进行以

下烘烤处理：770℃至少烤12小时。

ESD(ElectrostaticDischarge)-Protection ESD（静电放电）保护

ALED(especiallytheBlue、WhiteandGreenproduct)isanESDsensitivecomponent,andstatic

electricityorpowersurgewilldamagetheLED.ESD-damagedLEDswillexhibitabnormalcharacteristics

suchashighreverseleakagecurrent,lowforwardvoltage,or"nolight-up"atlowcurrents,etc.

Someadviceasbelowshouldbenoticed:

ALED（特别是兰、白、绿LED）是一个ESD敏感元件，和静电或电力激增会损坏LED。

静电放电破坏的LED将展出如高反向漏电流，低正向电压，或“不亮灯”在低电流等异常特征。

应注意以下一些建议：

1.Aconductivewriststraporanti-electrostaticgloveshouldbewornwhenhandlingtheseLEDs.

作业员必须佩戴静电环、防静电手套、穿防静电服

2.Alldevices,equipment,machinery,worktablesandstorageracks,etc.mustbeproperlygrounded.

所有器件，设备，机器，工作桌和储存架等必须正确接地

3.Useanti-staticpackageorboxestocarryandstorageLEDs.Andordinaryplasticpackageorboxesis

forbiddentouse.

使用防静电包装盒或携带和储存的LED。不允许使用普通的塑料包或箱子

3. Useionizertoneutralizethestaticchargeduringhandlingoroperating.

使用离子发生器处理或操作过程中和静电

4. Allsurfacesandobjectswithin1ftclosetoLEDsmeasurelessthan100V.

1英尺内的接近LED的所有表面和物体测量小于100V

Cleaning清洁

Usealcohol-basedcleaningsolventssuchasIPA(isopropylalcohol)tocleanLEDsifnecessary.

禁止使用不明化学液体擦拭发光管器件，以免导致伤害材料。如果一定要擦拭材料，建议使用使

用含酒精的清洁剂，如IPA（异丙醇）

Soldering焊接

1. Reflowsolderingshouldnotbedonemorethan2times.

回流焊不应该做2次以上

2.Manualsolderingisonlysuggestedonrepairandrework.Themaximum solderingtemperatureshould

notexceed260°Cwithin3sec.Andthemaximum capacityofsolderingironis30W inpower.

手工焊接只建议在维修和返工。烙铁的最大容量是功率30W，焊接温度要求不高于260℃不应超过3秒内

3.Duringthesolderingprocess,donottouchthelensathightemperature.

在焊接过程中，不要在高温下接触到胶体

4.Aftersoldering,anymechanicalforceonthelensoranyexcessivevibrationshallnotbeacceptedto
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apply,alsothecircuitboardshallnotbebentaswell.

焊接后，过大的机械力使用在胶体上或整体灯珠受到过度振动的，不予受理投诉，同时引脚最好不要弯曲

Others其他说明

1. TheLEDsdescribedhereareintendedtobeusedforordinaryelectronicequipment(suchasoffice

equipment,communicationequipmentandhouseholdapplications).ConsultBYT'sSalesinadvance

fortheapplicationsinwhichexceptionalreliabilityisrequired,particularlywhenthefailureor

malfunctionoftheLEDsmaydirectlyjeopardizelifeorhealth.(suchasinaviation,transportation,

trafficcontrolequipment,medicalandlifesupportsystemsandsafetydevices).

这里所描述的LED灯的本意是用于普通的电子设备（如办公设备，通讯设备和家用应用程序）.，当LED

的失效或故障可能直接危及生命或健康时请提前咨询超铭源科技有限公司销售其可靠性。（如航空，交

通运输，交通控制设备，医疗和生命支持系统和安全装置） 。

2. Thelightoutputfrom thehighluminousintensityLEDsmaycauseinjurytohumaneyeswhenviewed

directly.

正面看从高发光强度LED的光输出时可能会造成伤害人的眼睛

3. Theappearanceandspecificationsoftheproductmaybemodifiedforimprovementwithoutprior

notice.

该产品的外观和规格可能会被修改，恕不另行通知。


